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Abstract (en)
Sintering powder (1) for selective laser sintering contains titanium dioxide particles (B) in addition to polyamide(s) (A). Independent claims are also
included for (1) a method for the production of (I) by mixing powdered (A) with (B) (2) a method for the production of formed products by selective
laser sintering of (l) (3) formed products containing (A) and (B) .

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sinterpulver aus Polyamid, welches Titandioxidpartikel aufweist, ein Verfahren zum Laser-Sintern sowie
Formkdrper, hergestellt aus diesem Sinterpulver. Die mit dem erfindungsgemaBen Pulver gebauten Formkérper zeigen gegentiber herkdmmlichen
Produkten in ihrem Aussehen und in ihrer Oberflachenbeschaffenheit deutliche Vorteile, die auf der Vergilbungsresistenz des erfindungsgeméaBen
Pulvers gegen tber den thermischen Belastungen beim Laser-Sintern beruhen. Zudem weisen Formkérper, hergestellt aus dem erfindungsgemafen
Sinterpulver, auch deutlich verbesserte mechanische Eigenschaften gegentiber Formkérpern auf Basis von herkdmmlichen Polyamid-12 Pulvern auf,
insbesondere beim Elastizitatsmodul.
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